Rmet ZDplus

SEEPES

hR 7S 04 109.2013

H%%S E 074656



ERmet ZDplus ERmet ZDplus
=ENEATIEER RS SEESEAHIERRRR
BB SN A4
-3 E#
ASLFIE L
£ 4-pair
RASH
SIEZE R DIN EN 60068-1 -55/125/56
test b
PENEBiElE -55/125 °C
ZESERAIERIES 0.5 mm
T1EeBE IEC 60664 Zrm e LIEBEBUATEFPWEFNAHnE URER
BEENLZEER - TEMBSRENINERFSTIEC 60664-14R
EMEN RS EEX - HIb - EEEE’JE?‘“E’JH—XFLEEEET%
MBS EPRBINE NN BRBEW—I9 - Hbr L - BTED
fRlEB B R O S e E %ﬁﬁfﬁﬁﬁﬁ@?ﬁ%ﬂiﬂ OJEERIEMBCEN
RN CEEHESERRR) - HIbNABIRINLEE -
PR EREEGNATS i%%ﬁﬁtb - [EEBEE BB S ERR
OIEE=A R -
AR IEC 60512 ESN — =AY 500V
test 4a =N - Rz 150V,
B - ERE 150V
ZARERFE IEC 60512 <50mQ (1E5)
test 2a <15 mQ ( 5k )
#b 5 EBH IEC 60512 > 10* MQ
test 3a
xohs8E ( 1IE3% ) IEC 60512 10 - 2000 Hz
test 6d 209
ERmet ZDplusiEH5 5 AR ERmet ZD% SR EAR - 507 WIE AT oo e
BERENE A EER RS D SLIBIT20 Gbit/sHIEEER o XAMREERmMet ZDASKERRN - 8 ED N AR HESB IR (%) IEC 60512 509
RE - ‘J‘ 15 Gbit/sHOEHEEmZERE ( ZXMERmet ZDplusAsk test 6¢ 11 ms
ERmet ZDplus EHE38 R ST H0R IR IE S I KAE R A A m EERN - BNES XN ORI 20 Gbit/sHEIEE R ER T IEC 60512 <1ps
ERmet ZDWEZH MR I RAERBHIRYT - A TR B®E ) (FHTPERRE ) test 2e
EEWZRE - ERNI Electronics AL 7 EES@EBEAMEL o BEIJEZIONENES M e IEC 60512 S 050 W
R E RS IBNR M - 1o - AP ol AR @R 7 E LB o SiREERmet ZDASk ZF}ﬁ%%%@ RESHAERZES ( BEZRE ) test 9a
S A AFELERmet ZDplusiE e 2 SN ES HEE - R1E RA EIR IEC 60512 EAT BA 0.7 Npin (B2 )
O LUB DB AN R ARKELURARNA "RARB" - o WEEMTA test 13b K 0.9 N/pin ( ik )
M B3 MR D BIER RPN SALERIRIGE (BER ) - s WHTFFHF W X 0.15 N/pin
ERmet ZD+® ZAINERFmAERES IHINE A& L o HE N —HAER R AR EEEEKR SMEFN IEC 60512 >02N
EHERR © IbERmet ZDplust}skiEfas SIAMERmet ZD Ak test 16e

EERRE  XERBURECFEALEZSN - AENE
MR EHFELEESRNE - BEMEAERmMet ZDplustfc
HRTFFEN  WFrRmEMUEEIEL -

2 | BEF4%SE074656 | 09/13 % 4 bR | Wwww.erni.cn | HE%S E074656 | 09/13 F 4R | www.erni.cn 3



ERmet ZDplus
HL?E \EEI f‘E“ j: E23 /\}2;
BB S A4S

ERmet ZDplus
SRENENHIEZR RS
HAISLEE:S @ 48

o &% -
~ E
LRSS, RIHE
HH 4XEY
S EmEdE
HEHR 100 @
7N R EE & R = 15+ Gbit/s ( ZXAIREERmMet ZDASLIEEZER )
20+ Gbit/s ( HEAERmet ZDplus/ASLiEHEERRRT )
=R
BERR LCP
CTH&E IEC 112 CTI175
ULBRARZE 2 UL 94 V-0
ULAIESRS E83005
P e ronisr
EHEml HE5E fjé/%ﬂ%
.46 + 0.05
HEX e
X % 24,95 0.
HiEEEH
BB TRIAIF - TEERNF - B2 TEW BBRE it
EmAbEIAE /
UL/CSAIAIE E84703
¥ IN¥3 000000( / =
BEEEEEBEEEHE S
googoooogang
1 n‘fll:_;ll‘ na @‘I n
18,6 -
16,7
21,4-01
\Oberﬂéche der Tochterplatine
FEIEE

Lochbild fiir Leiterplatte wAE
(Bestiickungsseite) ( TTHZZHEN )
9x[25]= (225 alle Lécher
VI Z=E
1) N
Tl 1) ©0.46 + 0.05 Durchmesser des metallisierten Loches
—| = % & 0.46 + 0.05 pt R HEEA, A, EE
GND“—: ° 5 E {E E E e 0 0 ®0.55 + 0.02 Bohrdurchmesser des Loches
%ﬁ%?::: 3 3 g : 3 g g : i* = @0.5510.02?5;43%@
sty
GND & @ 0 0 0 @ © 0 @ 9 o Schichtaufbau im metallisierten Loch
GNDdi—© 6 ©¢ ©¢ 6 ©¢ 6 © © O A .
i—1© © 6 ¢ 6 © © © © © siehe Zeichnung 384191
c —@ © © © © © 0 © o o
M—s 33883338
b—F]e 6 06 0o 06 600 0o BRFEEANEERES
GND 3 0° 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% o o> ES1E 3684191
110 1
1,04 -

4 | BEF4%SE074656 | 09/13 % 4 bR | Wwww.erni.cn | H%%S E074656 | 09/13 % 4 bR | www.erni.cn 5



ERmet ZDplus
BEEDEAHIERERRS
mEEENASLERSE - 4AXE

N

ErFEHHB

INY3
XXXXXXX
(| o

EE-Zone fiir duchkontaktierte

Locher g 0.6 =005

23.4 -01

B
-
[ E—

=1

I—‘-HU]—[ UI—U—‘-HU I—U—HHH

BILIRR X e
3 0.6 +0.05

5.7

09 8 7 6 5 4 3 2 1

T U
selllEEEEELE
s EEEEEEEEEE
FPEEEEEEEEEE
VELGEEEEEEE(E

Sl T o ol

3
15

25

9x2.5= 22,5 0,75

24,95 -01

Lochbild fiir Leiterplatte RAE
(Bestiickungsseite) ( TTHZEN )

1) ©0.6 *005Durchmesser des
metallisierten Loches
0.6 00EERBBALALE

2 0.7 #0.02Bohrungsdurchmesser
des Loches
0.7 008 ILE

alle Locher - FiAAL
oxpsd (225)
+[oos |
2.5
25] D
a R
b R R, —
ab ¢ e & b b > 0 o n
¢ ¢ e & b b > o o o ©
d PR IR IR P SR P c
d—b b b b b b b oo b
b v v 6 S b b b o b *
f—® & & O B S b SO b
b b > b b b b O o b - =
g ¢ e & b b > 0 o o =
3 P IR IR I SR R
gh PR R I IR IR AR AR

0 9 8 7 6 5 4 3 2 1

E =4S E074656 | 09/13

0
@
0
=
o
[—
I
3 -
=~
% 4 1R

Www.erni.cn

ERmet ZDplus
BREDEATIERERRS
HiEANERER

it : 90.46 mm

Durchmesser des
metallisierten Loches

eaa B L fL B

D 0,46 +0.05

N
N
D

W

S

N

%,

7227777777

7

A\

AT NNY

Y

N

\¢

2.

min. 25 ym Cu

B FE : 20.6 mm

i

i)

-

2)

\
N

Z

Bohrungsdurchmesser des Loches

0,55 +0.02 EHAAE

Restring
Restring Z/&

min. 0,05

7

N

%:

2,

N

2223

max. 10 ym Sn 1)

. Bohrungsdurchmesser
@07 -~ des Loches
Durchmesser des . HAAE
metallisierten Loches 20,6 005
A mEEALALE
_ |, min. 0,05 Restringbreite
Restring % /&
b H ‘ )
.
SIS
max. 15Jm
Sn
min. 25 [Jm Cu —
| BHF4S E074656 | 09/13 EN | www.emicn




5% erni.cn/locations-china

BREE &R A

© ERNI International AG 2020 « TN « AN BRSO M R B3 B AREEE H 1T F o B9iAl o
ERNI®, ERNI WoR&D®., CONNECTED BY COMPETENCE®. MicroBridge®, MicroCon®, MicroStac®, MicroSpeed®, MiniBridge®,

MaxiBridge®. iBridge Ultra®, ERmet®, ERmet ZD®. ERmet ZDplus®, ERmet ZD HD®. ERbic®. ZipCon® K INTERact® =& ERNI
Production GmbH & Co. KG. BN (BEEZMEREM) .



